
T I A WG

TIA WG News Letter
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第１日 ８月２６日（火）

9:30 １０：００～１１：３０

昼
食

１２：３０～１４：００

休
憩

１４：１５～１５：４５

休
憩

１６：００～１７：３０
17:35
発

１８：００～

内 容
開
講
式

ICの概要 デバイス物理 リソグラフィ エッチング バス
移動

ナノエレ・
ナノグリーン
合同交流会

講 師 宮武 久和
産総研

木村 紳一郎
超低電圧デバイス技術
研究組合（LEAP）

岡崎 信次
ギガフォトン㈱

寒川 誠二
東北大学

会 場 産業技術総合研究所 つくばセンター つくば西 TIA連携棟
筑波大大学
総合研究棟B

０１１２

第２日 ８月２７日（水）

１０：００～１１：３０

昼
食

１２：３０～１４：００

休
憩

１４：１５～１8：１５

内 容
フロントエンド
プロセス

バックエンド
プロセス

ナノエレ・ナノグリーン
合同ポスターセッション

講 師 水島 一郎
㈱東芝

柴田 英毅
㈱東芝

会 場 産業技術総合研究所つくばセンター つくば西 TIA連携棟

第３日 ８月２８日（木）

９：３０～１３：００

昼
食

１４：００～１７：３０

内 容

A班：TCAD実習 A班：SCR棟/計測分析技術・HIM見学

B班：SCR棟/計測分析技術・HIM見学 B班：TCAD実習

会 場 産業技術総合研究所 つくばセンター つくば西 TIA連携棟

第４日 ８月２９日（金）

１０：００～１１：３０

昼
食

１２：３０～１４：００

休
憩

１４：１５～１５：４５

修
了
式

内 容 新デバイス 科学技術戦略
農業・生物・
環境応用

講 師 平本 俊郎
東京大学

永野 智己
科学技術振興機構

（JST）

平藤 雅之
農業・食品産業技術

総合研究機構

会 場 産業技術総合研究所 つくばセンター つくば西 TIA連携棟


